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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚
賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED
華虹半導體有限公司
（於香港註冊成立之有限公司）
（股份代號：1347）

有關截至二零一七年十二月三十一日止年度之
年度報告的補充公告

茲提述(i)華虹半導體有限公司（「本公司」）日期為二零一八年三月二十九日的全年
業績公告（「業績公告」），內容有關本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）於截至
二零一七年十二月三十一日止年度之全年綜合業績，及(ii)本集團日期為二零一八
年三月二十九日之截至二零一七年十二月三十一日止年度之年度報告（「年報」）。
除另有界定者外，本公告所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。

於二零一七年十二月三十一日，如年報「可供出售投資」一節下經審核綜合報表附
註18所披露，本集團持有非上市股本證券，其金額等同本公司可供出售投資總額
約2.159億美元（「投資」）。除年報所披露資料外，本公司謹此向股東及公眾投資
者提供以下於二零一七年十二月三十一日有關投資的額外資料。

投資詳情

於二零一七年十二月三十一日之投資乃由本公司於兩間非上市私營公司，即(i)
上海華力微電子有限公司（「上海華力」），及(ii)上海矽睿科技有限公司（「上海矽
睿」）的股權投資組成。
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非上市私營公司名稱 投資詳情

上海華力 於二零一七年十二月三十一日，本公司擁有上海
華力（一間於中國註冊成立的非上市私營公司）約
6.39%（於二零一六年十二月三十一日：6.39%）之已
發行股本，賬面值為人民幣1,400,000,000元（相當於
214,257,000美元）（二零一六年十二月三十一日：人民
幣1,400,000,000元（相當於201,816,000美元））。

上海華力確認其已完全達成其預算目標，且由於其銷
售收入相較於二零一六年增長約20%，其二零一七年
業務表現亦持續大幅改善。上海華力之損益亦有所改
善，相較於二零一六年，其虧損減少超過50%。

上海華力之主要業務為開發及營運300mm晶圓。上海
華力由本公司控股股東上海聯和擁有50.23%，故上海
華力亦為本集團關連人士。

上海矽睿 於二零一七年十二月三十一日，本公司擁有上海矽睿
（一間於中國註冊成立的非上市私營公司）約9.09%（於
二零一六年十二月三十一日：9.09%）之已發行股本，
賬面值為人民幣10,500,000元（相當於1,607,000美元）
（二零一六年十二月三十一日：人民幣10,500,000元
（相當於1,514,000美元））。

上海矽睿確認，相較於二零一六年，其於二零一七年
之銷售收入增長73%。其傳感器芯片及加速計芯片於
二零一七年相較於二零一六年分別增長62%及433%。

上海矽睿之主要業務為研究、開發、設計及銷售高端
磁力傳感器及MEMS傳感器。上海矽睿由本公司控股
股東上海聯和持有36.36%，其中27.27%權益乃由上海
聯和直接持有，而9.09%權益由本公司直接持有，故上
海矽睿亦為本集團關連人士。

如年報所披露，該等非上市股權投資乃按成本扣除減值列示，其原因為估計合理
公平值之範圍過大，致使董事認為其公平值無法可靠計量。本集團無意於可見未
來出售投資。
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如年報所披露，由於於二零一七年人民幣升值而產生貨幣換算差額，投資由二零
一六年的2.033億美元增加為二零一七年的2.159億美元。

本公司概無於二零一七年進行對本集團損益表及╱或其他全面收益表造成重大影
響之投資。

由於雲計算、物聯網、大數據、智慧城市及5G通訊應用領域的快速發展及加大投
資，以及中國政府於二零一四年六月頒佈之《國家集成電路產業發展推進綱要》、
二零一五年五月頒佈之《中國製造2025》國發[2015]38號及二零一六年三月頒佈之
《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃》中所展現對中國半導體
產業的持續支持，本公司預期於可見未來，半導體產品（包括12吋（300mm）晶
圓）及傳感器芯片的需求將持續提升。

有鑒於此有利的宏觀發展趨勢，預期上海華力二零一八年之銷售收入將保持雙位
數成長，其損益亦將進一步改善。此外，本公司知悉上海矽睿除持續耕耘智能手
機及平板等領域外，其亦將逐漸擴展至智慧農場、智能家居等新興市場，預期上
海矽睿於有關領域之銷售收入將快速增長。故基於上列因素，本公司對於上海華
力及上海矽睿的未來業務及財務表現持樂觀態度，並有意為長期戰略目的而持有
投資。本公司將持續優化其投資組合，繼續投資質素良好之公司，並為股東創造
價值。

董事會確認所述之額外資料並未影響年報所載之其他資料，且年報之內容仍為正
確及無變動。

承董事會命
華虹半導體有限公司
董事長兼執行董事
張素心先生

中國上海，二零一八年四月十三日
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於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事
張素心（董事長）
王煜（總裁）

非執行董事
陳劍波
馬玉川
森田隆之
葉峻

獨立非執行董事
張祖同
王桂壎，太平紳士
葉龍蜚


